
迅得機械股份有限公司 徵才實習生需求表 

公司 

地址 

桃園市中壢區榮民路 421號 公司 

統一編號 

70753397 

聯絡人 鞏欣 職稱 專員 

電話 03-4356870#353 E-mail Charlene.Kung@saa-symtek.com 

公司簡介 

迅得機械(Symtek Automation Asia)自 1999年以來，開拓多個產業之自動化市場，如陶瓷基

板、電子組裝、LED、IC封測、半導體…等產業，成立電子事業部(EBU)、光電事業部(PBU)、

半導體事業部(SBU)、電子組裝事業部(CBU)與大陸事業部(SAC)。SAA曾榮獲小巨人獎、國家

磐石獎…等多項殊榮。 

隨著數位製造技術演進，SAA 將自動化之核心技術應用升級，與影像視覺、無線通訊、Big Data 

(巨量資料)處理、機械人與自走車及智能化軌道車系統…之整合能力，為製造業搭建工業 4.0

之智慧工廠。 

主要商品／服務項目 

印刷電路板、軟板、IC載板與封裝、HDI、陶瓷基板；雷射技術應用設備與 TFT-LCD、LED、Touch 

Panel、導光板…等等產業之自動化與整廠物流、資訊整合之規劃與服務。 

福利制度 

提供膳食 

 

人力需求 

需求部門 人數 專長／能力 基本薪資 

 6 程式設計與維護 

1.C#  2.SQL  3.PLC操作 

26,000 

    

    

    

    

勞保 □有 □無 提撥勞退基金 □有 □無 

健保 □有 □無 膳食 □自理 □公司提供 

上班 

時間 

 

輪班 

□是(請填輪班時間) 

早        

中        

晚        

□否 

實習 

地址 

 

其他附註 

實習期間：學年,上學期(9月~1月),下學期(2月至 6月) 

＜履歷表格式請依公司規定＞                     填妥後請 mail至 me@stust.edu.tw 


